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NOTE:
1. MATERIAL:
   1-1 PLASTICS: LCP E471I WITH 30% GF,  UL94V-O, BLACK，HF
   1-2 CONTACTS: C5210-EH THICHNESS=0.12±0.02

   1-3 SHELL: SUS301- 3/4H THICHNESS=0.15±0.02
2. PLATING:
   2-1  CONTACTS:

   2-1-1 CONTACT AREA: (1u")MIN Gold PLATING ON CONTACT AREA
         PLATING OVER NI 50u" MIN
   2-1-2 SOLDERTALL AREA: MATTE-TIN 80u" MIN
         PLATING OVER NI 50u" MIN
   2-2  SHELL:
   2-2-1 1u" MIN GOLD PLATED ON SOLDERTALLS
         50u" MIN. NICKEL UNDERPLATING OVER ALL

注解:

1. 材料:

   1-1 主体: LCP E471I+30%玻纤,  UL94V-O, 黑色,符合泰硕HF要求

   1-2 端子: C5210-EH 料厚=0.12±0.02

   1-3 铁壳: SUS301-3/4H  料厚=0.15±0.02

2. 电镀:

   2-1  端子:

   2-1-1 接触面积: 接触点镀金1 U"以上，镍底50U"以上。

   2-1-2 焊锡面积: 镀锡80 U"以上，镍底50U以上。

   2-2  铁壳:

   2-2-1 焊接面镀金1U"以上，所有面积镍底镀50U"以上。

3. 焊锡面共面度最大0.1mm
4. 物料必须满足泰硕无卤WD-3-I-091规范要求
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